(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

HeiBluftdiuse BGA 13x13 -
Hakko A1472

Artikel-Nr. HK-A1472 Hersteller Hakko EAN 4962615517198

Ersatz-HeiBluftdiise mit 13x13-mm-BGA-Offnung. Kompatibel mit den
HeiBluft-Reworkstationen Hakko 850, FR-801, FR-802 und FR-803.
Ermdglicht prazise Temperaturprofile beim Léten und Entléten von Ball-
Grid-Array-Bauteilen.

TECHNISCHE DATEN

¢
. e

Ausfiihrungsklasse TEC

Gewicht 0.0099 kg

Hinweis Es gibt keine Lieferung von Hakko
Produkten in die Schweiz

Ursprungsland Japan

Zolltarifnummer 85159080

| BESCHREIBUNG

| OBERSICHT

Die Hakko A1472 ist eine Prazisions-HeiBluftdise fur BGA-Rework-Anwendungen (Ball Grid Array).
Diese Ersatzdiise verfiigt tiber eine 13x13-mm-Offnung und ist mit den Hakko-HeiRluft-
Reworkstationen 850, FR-801, FR-802 und FR-803 kompatibel und ermdglicht so kontrollierte
Temperaturprofile beim Loten und Entléten von Bauteilen.

I WESENTLICHE MERKMALE

¢ 13x13-mm-BGA-DUsendffnung fur gezielte Warmezufuhr

Kompatibel mit den Stationen Hakko 850, FR-801, FR-802 und FR-803
Prazisionsgefertigt fur eine gleichmaBige Warmeverteilung
Ersatzkomponente fur die regelmaBBige Wartung

Japanische Fertigungsqualitat

| ANWENDUNGEN

Ideal fur BGA-Rework, die Mikroelektronik-Montage und Prazisionslotanwendungen, die kontrollierte
Temperaturprofile erfordern. Geeignet sowohl flr L6t- als auch flr Entlétvorgange an Ball-Grid-Array-
Bauteilen.
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